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최근 그린에너지 시장에서 부각되고 있는 열전소자 시장은 중국의 저가형 제품과 러시아의 고

효율 제품으로 인해 열전소자 시장이 주춤하고 있는 상황이다. 이로 인해 열전소자 시장에서

제품의 경쟁력을 높이기 위해서는 신소재를 이용한 다양한 온도 별 열전재료 개발과 기존 상

온용 모듈의 출력효율 및 안정성은 더 높여야 할 필요가 있다.  

본 연구에서는 열전소자의 내구성 저하와 밀접한 연관이 있는 기판과 소자 간의 결합력 향상

을 위해 가공 된 소자에 도금물질을 첨가하는 연구를 하였다. 이에 도금 조건 별 결합력 향상

조건을 분석하기 위해 열전재료인 Bi2Te3의 재료특성, 열 전도율, 열 팽창계수 및 도금 재료와

두께 조건을 유한요소해석을 통해 기판과 도금된 소자 간의 온도조건에 따라 변하는 열 응력

을 해석하였다. 따라서 내구성 향상이 가능한 매커니즘을 규명하고 열전소자의 최적의 도금조

건을 도출하고자 한다.


